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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Kontaktieren einer Leiterplatte mittels eines Steckverbinders

(57) Eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Kon-
taktieren einer Leiterplatte (1) mittels eines Steckverbin-
ders, wobei die Leiterplatte (1) Kontaktpads (4a,...) auf-
weist und der Steckverbinder (6) korrespondierende
Kontakte (9a, ...), zeichnen sich dadurch aus, dass die
Kontakte (9a,..) des Steckverbinders als federnde Kon-
takte (9a, ...) ausgelegt sind und dass der Steckverbinder
(6) derart an der Leiterplatte (1) durch eine reine Aufrast-
bewegung festlegbar ist, dass seine federnden Kontakte
(9a,...) mit federnder Vorspannung die Kontaktpads
(4a, ...) der Leiterplatte (1) kontaktieren (Fig. 2)
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